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MANUAL DE INSTRALACION

F-Board

Las placas F-board estan hechas de poliestireno extruido, y el acabado de la superficie en ambos lados consta de un material de relleno de
polimero de cemento, reforzado con malla de fibra de vidrio. Las placas F-board se utilizan sobre todo como material subyacente por debajo
de los suelos calentados por los sistemas CEILHIT, ya que evitan que el calor se conduzca hacia la parte inferior de la estructura. No es
necesario proteger las placas con un hidroaislante adicional

Tipo Dimensiones (mm) Paquete (piezas) Superficie (mz) R(mZKW'l) Flamabilidad
F-board 6 1250x600x6 0.16
F-board 10 1250x600x10 6 4.5 0.29 E(B1)

Antes de colocar los cables, es importante comprobar la capa base para asegurarse de que esta configurada correctamente, seca, sélida y libre
de polvo y grasa. Las dreas que sean inestables, no sean sélidas o estén sucias deben ser eliminadas y reparadas. Antes de colocar las placas,
cubrir la base con una capa de penetracién adecuada de acuerdo con la naturaleza de la base y del material adhesivo.

Extienda el cemento de sellado adhesivo con una llana dentada sobre la base
de cemento. Cologue las juntas como se muestra en el dibujo 1, el ajuste y la
alineacion de manera adecuada. Permitir que el material adhesivo se
endurezca, tal como se describe en las instrucciones de uso. Durante la
colocacion de las placas, el material adhesivo no debe entrar en los espacios
entre las placas. Las juntas de dilatacién de la base deben ser preservadas.

Cuando se colocan las placas sobre una base de madera u otras bases que
son inestables con respecto a sus dimensiones, el cemento sellador adhesivo
debe ser suficientemente flexible. Para este propdsito, se recomienda utilizar
la placa F-board de 10 mm. Por estas bases, se recomienda el anclaje de las
placas con un minimo de 4 anclajes por placa y colocados como minimo a
30 mm desde el borde de la placa.

Los espacios entre placas se deben cubrir con una cinta tapa-grietas de
refuerzo. Coloque la cinta, aplique el material adhesivo Beta Form HO1,
extiéndalo utilizando un alisador y quite el material que sobre. La cinta debe

superponerse al menos 50 mm. Las placas no necesitan ser protegidas con
/ e e e s un hidroaislante adicional. Permitir que el material adhesivo se endurezca, tal
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como se describe en las instrucciones de uso.

Coloque la manta calefactora en la zona de calentamiento deseada. Aplique
una capa de cemento de sellado flexible en la manta calefactora y luego
coloque las baldosas del suelo. Siga las instrucciones para su uso al colocar las
mantas calefactoras (cables). Las juntas de dilatacion del acabado de
superficie no deben estar justo encima de los espacios entre las placas F-
board. Las juntas de dilatacion subyacentes deben ser preservadas.
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